Biscuit cuillere

Biscuit

Ingrédients : Blanc d'ceuf frais (Eufs) 30,6 %, Saccharose (sucre) 24,5 %,
Jaune d'ceuf frais (Eufs) 20,4 %, Farine de blé T45 (Gluten) 15,3 %, Fécule

de mais 9,2 %.

Allergenes : Gluten, CEufs.

Valeurs nutritionnelles (100 g)

Energie 1107 kJ / 265 kcal

Matiéres grasses 569
dont saturés 1,79

Glucides 45,6 g
dont sucres 2459

Protéines 8,09

Sel 0,009

A conserver entre 12 et 18 °C, a I'abri de la lumiére et de I'humidité.

Poids net DLC

Lot
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ChocoLab — valeurs indicatives calculées. Nutrition et DLC a valider par analyses ; étiquetage sous responsabilité de I'exploitant.



